
MIKROPROCESOR – POWTÓRZE�IE WIADOMOŚCI 

 

1. Podstawowe elementy mikroprocesora 
 

IR Jednostka arytmetyczno-logiczna przechowuje adres pamięci kolejnego rozkazu 

 

 

A Jednostka zmiennoprzecinkowa przechowuje wyniki najczęściej wykonywanych operacji  

 

 

SP Rejestr rozkazów  przechowuje wynik operacji 

 

 

F Licznik rozkazów steruje blokami mikroprocesora 

 

 

ALU Akumulator przechowuje przetwarzaną obecnie instrukcję 

 

 

FPU Wskaźnik stosu przechowuje dodatkowe informacje o wyniku operacji 

 

 

Cache Rejestr flagowy wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne 

 

 

PC Układ sterowania służy do adresowania pamięci 

 

 

CU Pamięć podręczna wykonuje operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych 

 

 

 

 

 



2. Typy obudów mikroprocesorów 

 

PGA  a)  

SPGA b)  

 

SECC  c)   

 

SEPP  d)  

Micro-FCBGA e)   

LGA f)



3. Typy gniazd mikroprocesorów 

 

Socket a)  

Slot b)  

LGA c)  

 

4. Magistrale mikroprocesora 

 

Definicja - ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Magistrala danych informuje, z których komórek pamięci pobrać dane 

 

Magistrala adresowa przesyła sygnały sterujące między komponentami 

 

Magistrala pamięci wymiana danych między procesorem a chipsetem 

 

Magistrala sterująca  wymiana danych między procesorem a pamięcią 

 

Typy magistrali danych: 1) FSB/DIB, 2) QPI, 3) Hyper Transport, 4) DMI/FDI 
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5. Działanie mikroprocesora 

 

 
 

 

6. Architektura mikroprocesora 

  
  Princeton      Harwardzka 

 

 

RISC -  zredukowana lista instrukcji 

 

CISC – kompletna lista instrukcji 

 

7. Tryby pracy mikroprocesora 

 

Architektura: Tryb pracy: Inne cechy: 

 

16-bitowa wirtualny rzeczywisty 

 

 64-bitowy 

64-bitowa  uruchamianie tylko jednej aplikacji 

 zgodności 

 

 rzeczywisty uruchamianie starszych aplikacji 

32-bitowa 

 chroniony 

 

 

 

 



Dodatkowe funkcje mikroprocesorów 

 

MMX, SSE, 3DNow! hiperwątkowość, każdy rdzeń wykonuje 2 wątki jednocześnie 

 

Hyper-threading automatyczna regulacja częstotliwości pracy mikroprocesora 

 

Dynamic execution zestawy dodatkowych instrukcji stało- i zmiennoprzecinkowych 

 

Intel Turbo Boost oszczędzanie energii poprzez włączanie/wyłączanie elementów  

AMD Turbo CORE mikroprocesorów 

 

AMD PowerNow! zapewnia wykonywanie większej liczby instrukcji w jednym cyklu 

 

8. Pamięć cache – szybka pamięć podręczna 

 

 
9. Odprowadzanie ciepła 

  

 ogniwo Peltiera  

Chłodzenie pasywne 

 radiator płytka ceramiczna 

  element półprzewodnikowy 

Chłodzenie aktywne chłodzenie wodne 

 

 radiator + wentylator dwutlenek węgla 

Alternatywne metody chłodzenia 

 freon 

  jak w lodówce/klimatyzatorze 

 suchy lód 


